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2009-2010年全球及中国柔性线路板(软板,FPC)行业研究报告

2009年的PCB行业中，柔性线路板(FPC,简称软板)产值下降比
例最低，主要原因是软板市场下滑很小。进入2010年，软板市场进
一步提升。拉动软板市场的主要是智能手机、电子书、LED板和笔
记本电脑。实际任何轻薄短小的电子产品对软板的需求都很旺盛。

智能型手机的功能增加很多，包括触控屏、GPS、WLAN等。同
时增加各种特殊传感器，如加速度传感器，倾角传感器、陀螺仪、
磁传感器、压力传感器灯。这些新增加的功能或传感器多以模块形
式出现，这就必须靠软板或软硬板来连接。此外考虑到内部布局与式出现，这就必须靠软板或软硬板来连接。此外考虑到内部布局与
体积，天线、电池、扬声器和听筒也需要软板或软硬板来连接。
iPhone虽然是直立式手机，但使用的软板数高达10～15片，比一般
手机的5～7片多出一倍。

电子书市场增长迅速，2008年全球电子书市场出货量约100万
部，而2009年迅速增长至382万部，预计2010年可达930万部。普
通电子书平均需要5-12片软板。苹果的IPAD大约使用16片软板，
这大大刺激了软板的需求。

笔记本电脑对软板市场的提升表现在两方面，一是笔记本电脑
转轴有部分采用软板来实现，二是Win7系统支持触摸屏，而触摸屏
需要软板来连接。LED板主要是LED灯条，多采用软板，而LED在
2009和2010年都有爆发式增长2009和2010年都有爆发式增长。



整个软板产业而言，日本仍然占据超过50%的份额。因为大宗的软板应用领域都由日本厂家掌控，主要是硬盘、
光驱 数码相机 DV和车用 同时日本厂家牢牢占据上游 产业链完备齐全 韩国软板企业集中在手机领域 台湾光驱、数码相机、DV和车用。同时日本厂家牢牢占据上游，产业链完备齐全。韩国软板企业集中在手机领域，台湾
软板厂家也是在手机、笔记本电脑。美国软板企业主要是在手机和打印机领域。

2010年全球软板产值地域分布



2009-2010年全球18家软板厂家收入排名
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